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摘要(译)

公开了一种OLED封装方法和OLED封装结构。 OLED封装方法结合了封
装技术和薄膜封装技术。使用挡板来保护有机层并限制其尺寸以确保每
个有机层完全被设置在其上的无机层覆盖以改善包装效果。可以使用一
个掩模来产生多个无机层，从而减少掩模的数量以节省成本。 OLED封
装结构结合了坝包装结构和薄膜封装结构。使用挡板来保护有机层并限
制其尺寸以确保每个有机层完全被设置在其上的无机层覆盖以改善包装
效果。可以使用一个掩模来产生多个无机层，从而减少掩模的数量以节
省成本。
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